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Broadband Optimized™ Protection

DSLP Biased Series - SOT23-6

Description

Features & Benefits

Applicable Global Standards

Absolute Maximum Ratings between pin1 and pin 3, Ta= 25ºC (Unless otherwise noted)

ºC 

P

Pinout Designation & Schematic Symbol

Agency Approvals

Agency Agency File Number

DSLP Biased Series - SOT23-6

Part Number Marking
Maximum Junction Temperature Storage Temperature Range

Ipp 

8/20μs
ºC ºC A min A typ
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Broadband Optimized™ Protection

DSLP Biased Series - SOT23-6

V-I: Characteristics Typical capacitance against line voltage (without 
external bias)

Electrical Characteristics between pin 1 and pin 3, Ta = 25°C

Part Number Marking
VDRM 

@IDRM=100nA
IR 

@VDRM

VS@100V/μs IH IS

Capacitance       
@f=1MHz,2V bias
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Line Bias
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Broadband Optimized™ Protection

DSLP Biased Series - SOT23-6

Application example - G.fas Protection

SIDACtor® Component
DSLP0xx0T023G6

T1

TX

RX

g.fast Line Driver

TIP

RING
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TIP OUT

RING OUT

Bias+

About G.fast

PP PP

Series

IPP

8/20 1

1.2/50 2
5/310 1

10/700 2

A min A typ A typ

G

Surge Ratings

PP

Parameter Value Unit

Thermal Information

dBm
frequency

VDSL2

G.fast

Start at
2.2, 8, 12, 17 or 30 MHz

100MHz
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Broadband Optimized™ Protection

DSLP Biased Series - SOT23-6

High Reliability Test Specification

Pre-condition
(HTRB/ TC/ PCT/ 
H3TRB) R

HTRB
& T

Temperature Cycling

Pressure Cooker

Bias Humidity  
(H3TRB)

RSH

Physical Specifications

Lead Plating

Lead Material

Lead Coplanarity

Subsitute Material

Body Material

Flammability

Soldering Parameters

Reflow Condition

Pre Heat

- Temperature Min (Ts(min))

- Temperature Max (Ts(max))

- Time (Min to Max) (ts)

Average ramp up rate (Liquidus Temp (TL) 
to peak)

TS(max) to TL - Ramp-up Rate

Reflow
- Temperature (TL) (Liquidus)

- Temperature (tL)

Peak Temp (TP)

Time within 5°C of actual Peak Temp (tp)

Ramp-down Rate

Time 25°C to Peak Temp (TP)

Do not exceed

Part MarkingPart Numbering

DSLP 0xx 0 T023G

Type 

Nominal Working voltage: 

Construction variable: Package Type 

Surge Ipp rating

SIDACtor DSL Protector

0=single chip

Number of pins

6
Reel Pack

RP

Package Type Description Quantity

SOT23-6

Packing Options

Part Marking CodePxx
1 2 3

456
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Broadband Optimized™ Protection

DSLP Biased Series - SOT23-6

Embossed Carrier Tape & Reel Specification - SOT23-6

GENERAL INFORMATION

1. 3000 PIECES PER REEL.
2. ORDER IN MULTIPLES OF FULL REELS ONLY.
3. MEETS EIA-481 REVISION "A" SPECIFICATIONS.

2.0mm
4.0mm

CL

1.75mm1.5mm
DIA. HOLE

8mm

4.0mm

8.4mm
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13mm

60mm

ACCESS HOLE

COVER TAPE

USER DIRECTION OF FEED PIN 1

SOT-23 (8mm POCKET PITCH)

Dimensions
Inches Millimeters
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Recommended Solder Pad Layout

Dimensions - SOT23-6



                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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